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・１日から対応可
・ハロゲンフリーによる実装も対応可
・X線検査対応可

・BGA タイプの部品実装も対応可
・実装部品  調達可能（要相談）

・ A u スタッドバンプ / ワイヤボンディング 、フリップチップ 実 装 、基 板 間 接 合 対 応
・ 最 小 ピッチ 3 8 μ m ま で 実 績 あり ・ I C チップ は ご 支 給 となりま す

拡大図

実 装
C O M P O N E N T  M O U N T I N G

製品例

2 0 1 8 . o c t

両 面 実 装 に 対 応短 納 期 対 応 （ 中 1 日 可 ）

製品例
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